
 

 

一、公司名称：上海集成电路材料研究院有限公司 

二、公司 logo： 

三、【公司简介】 

上海集成电路材料研究院（简称“集材院”）由中国科学院上海微系统与信

息技术研究所、上海硅产业集团发起成立组建，聚焦集成电路衬底材料、工艺材

料、前沿技术的研发与产业化，为集成电路材料发展提供坚实的创新策源。 

    集材院研发布局覆盖衬底材料及工艺材料，主攻 12 英寸大硅片、新型 SOI

衬底、高端光刻胶、先进掩模版、先进抛光材料、高纯工艺化学品、高纯电子气

体等方向，并以集成电路材料应用研发平台及集成电路材料基因组创新体系为支

撑，加速集成电路材料的研发和应用。 

 

四、简历投递方式： 

邮箱：hr@sicm.com.cn(邮件名称格式：姓名-投递职位名称) 

 

五、招聘岗位： 

 

➢ 研发工程师（材料基因组） 

岗位职责： 

1、负责机器学习算法研究，对材料进行材料构效关系建模、配方设计筛选和工

艺参数优化等工作； 

2、利用有限元仿真工具，开发多场耦合算法及模型，结合实验结果对模型进行

调试，与机器学习技术衔接，迭代形成材料、工艺、应用性能之间关系模型。 

岗位要求： 

1、熟练掌握 Python、C++等编程语言； 

2、熟悉数据挖掘和机器学习的基本理论、方法及机器学习常用库的使用，具有

AI结合科学计算相关的应用背景； 



 

 

3、具有流体力学、固体力学、传热学及有限元仿真基础； 

4、掌握相关工程制图软件及仿真软件、开发语言的编程能力（C++、Fortran、

C#等）。 

 

➢ 研发工程师（测试表征分析） 

岗位职责： 

1、负责半导体制造与应用中各类材料的测试与表征技术的研究与开发； 

2、掌握检测分析前沿技术的趋势与最新资讯，制定内部研究方案和发展路线；  

3、负责新项目的可行性分析，制定测试分析方案，部分参与主持实施。 

任职要求： 

1、熟悉化学分析或者材料分析方法、检测表征设备的原理，具备质谱、色谱、

光谱等化学分析或者微观结构表征等检测设备的使用经验； 

2、较强的逻辑思维能力和快速自主学习能力。 

 

➢ 研发工程师（材料合成） 

岗位职责： 

1、协助设计、构想光刻材料开发项目的研发思路、策略和技术路线； 

2、制定光刻材料研发计划；参与、指导并实施研究计划；材料的结构和性能测

试和分析；撰写技术报告、专利、中英文学术论文等。 

任职要求： 

1、熟悉半导体材料合成原理和流程； 

2、能够独立操作，处理实验异常； 

3、较强的个人管理能力、学习能力、团队合作能力。 

 

➢ 研发工程师（工艺技术） 

岗位职责： 

1、负责半导体制造工艺的技术研发、工艺研发、提升改进、产品分析等工作； 

2、负责设备的调研和验证，以及在该新型设备下的相关工艺参数的调试、维护

和变化。 

任职要求： 

1、有较强自学能力，能够快速掌握各类工艺设备的基本操作以及数据分析的方

法； 

2、流利的中英文表达能力。 

 

➢ 研发工程师（工艺制备材料/博士） 

岗位职责： 

1、参与、主导集成电路制备和封装材料产品研发； 



 

 

2、开展产品开发技术调研、实施路线制定； 

3、完成实验结果进展汇报、交流； 

3、根据实验进展及时调整技术线路； 

4、带领助理研发人员开展产品研发实验工作； 

5、参与产品客户定期交流、产线测试跟踪。 

任职要求： 

1、 化学或相关专业博士学位，具备有机合成实验经验，或高分子合成实验和表

征经验；曾有过合成产物放大经历更佳； 

2、 较强的自主开展课题研究、推进项目进展能力； 

3、逻辑思维清晰、专业沟通能力强； 

4、较强的英语文献查阅和写作能力； 

5、具备团队合作、交流能力。 

 

➢ 研发工程师（工艺制备材料/硕士） 

岗位职责： 

1、参与集成电路制备和封装材料产品研发； 

2、协助开展产品开发技术调研、实施路线制定； 

3、提交实验结果分析、进展报告； 

4、在项目负责人带领下开展研发实验； 

5、参与产品客户定期交流、产线测试跟踪。 

任职要求： 

1、 化学或相关专业硕士学位，具备有机合成实验经验，或高分子合成实验及表

征经验； 

2、 在项目负责人带领下开展课题调研、实验操作能力； 

3、逻辑思维清晰、具备专业沟通能力； 

4、基本英语文献查阅和写作能力； 

5、具备团队合作精神。 

➢ 湿法清洗工艺工程师 

岗位职责： 

1、独立开展湿法清洗工艺以及各类清洗液的 DOE 实验设计、工艺优化、产品验

证； 

2、负责进行湿法新工艺和新产品的开发和导入； 

3、负责撰写设备、工艺实验总结报告，能够撰写工艺问题技术报告； 

4、负责分析在研发过程中出现的各种技术问题，提出了合理的解决方案。 

任职要求： 

1、硕士及以上学历，材料、电子、微电子、化学、化工、物理等相关专业背景； 

2、熟悉湿法清洗和腐蚀工艺原理和流程，能够独立开发相关工艺，处理工艺异

常，有半导体制造企业工作经验者优先； 



 

 

3、有铜抛光后清洗，low k刻蚀后清洗、前道工艺清洗经验者优先； 

4、熟悉 EKC、ST250、BOE、SC1/SC2，FinFET 清洗工艺者优先； 

5、掌握 DOE实验设计，熟练运用统计学分析实验结果； 

6、具有团队合作精神，工作积极主动，沟通能力良好。 

 

➢ 生成式人工智能高级工程师 

岗位职责： 

1、对生成式人工智能/多模态/预训练模型等相关算法及前沿技术进行预研和探

索，在集成电路材料行业进行应用落地； 

2、验证及应用各类开源 AI 分布式训练技术，进行分布式 AI 集群的架构设计、

系统开发及优化；并使用生成式人工智能/生成对抗网络进行集成电路领域的数

据集扩充； 

4、与实验团队紧密合作，完成项目可行性分析和模型方案设计，对模型部署环

境进行监控和优化，确保项目与产品高效高质量交付。 

任职要求： 

1、 博士学位，5年以上算法相关开发经验，具备生成式人工智能/通用人工智能

开发部署、大模型轻量化、多机多卡大模型预训练经验者优先； 

2、具备扎实的机器学习/深度学习功底，有百亿级以上大模型分布式训练和部署

经验，熟悉 BERT/GPT/Transformer 等当前热门模型； 

3、精通 PyTorch/Tensorflow/Caffe 等任意一种深度学习框架，并掌握

DeepSpeed/Nvidia Megatron/Ray 等分布式训练框架； 

4、拥有良好的编程能力，熟练掌握 Python，掌握 C++、数据结构和算法设计，

熟悉 Linux/Unix 系统和 Shell编程，熟练使用 Git； 

5、熟悉分布式计算和云计算平台，拥有分布式训练框架相关项目背景，了解并

行计算、CUDA、网络通信、系统优化、集群硬件架构等相关知识； 

6、具备较强的团队合作和沟通能力，能够与团队成员、业务部门紧密协作，完

成项目交付和技术创新。 

 

➢ 业务拓展经理/资深经理 

岗位职责： 

1、根据公司发展战略，负责集成电路材料企业上下游对接，促成研发与产业化

合作（包括包括市场开拓、客户开发等）； 

2、负责形成公司与集成电路材料企业的研发与产业化合作订单并协同实现交付

（包括商务谈判及合同签订、客户关系维护等）。  

任职要求： 

1、集成电路材料或产线龙头企业 5 年以上相关研发或技术市场经验，对集成电

路工艺、材料有较深了解； 

2、熟悉光刻或薄膜工艺和相关设备材料零部件的技术人员优先； 

3、硕士或以上学历，微电子、材料等理工科专业优先； 



 

 

4、诚信踏实，具备责任意识、团队合作精神、逻辑思维能力、自我学习和成长。 

 

➢ 市场分析经理 

岗位职责：  

1、跟踪集成电路行业市场趋势、技术趋势，挖掘新技术、新应用，洞察公司主

营市场趋势发展及未来战略布局机会； 

2、定期进行市场走访，研究集成电路材料、设备零部件、材料检测分析等细分

市场的主流客户及其产品构成、客户的客户及其长期发展趋势，了解客户产品应

用情况，调研集成电路材料的不同应用领域及其市场规模，寻找潜在市场机会； 

3、多渠道洞察新市场和热点技术，记录和跟进调研国内外同行业技术、市场、

装备、应用等各方面的信息及其变化情况，支撑公司战略及产品规划； 

4、撰写市场分析报告，支撑公司立项及其他重要战略布局; 

5、完成上级安排的其他工作。 

任职要求：  

1、本科以上学历，微电子，材料，物理等相关专业优先； 

2、3 年以上行业相关工作经验，具备集成电路 Fab 企业或者材料、设备企业工

作经验优先； 

3、有对外沟通协调工作经历者优先； 

4、优秀的协作能力及数据分析能力； 

5、熟练使用 Word，Excel ，PPT等办公软件； 

6、具有高度的责任心和良好的团队合作精神，能在压力下独立承担工作。 

 

➢ IT  经理 

岗位职责： 

1、根据公司发展战略制定公司 IT 规划及 IT 部门的年度工作目标、预算及工作

计划； 

2、负责公司 ERP系统搭建，OA系统等的运维支持； 

3、负责公司信息安全体系建设，技术方案落地和实施； 

4、制定、执行 IT运营管理制度，并监督指导各部门执行； 

5、负责公司的日常 IT系统运营，保证系统功能的稳定性，可靠性及数据安全性。

任职要求： 

1、本科及以上学历，计算机、软件工程等 IT相关专业； 

2、10年以上 IT工作经验，3年以上同岗工作经历； 

3、熟悉信息管理体系，了解 ISO27001系列标准； 

4、具备丰富的 IT、ERP、企业信息化等方面的专业知识； 

5、具有较强的沟通协调能力，发现和解决问题的能力。 

 



 

 

➢ 供应链管理部工程师 

岗位职责： 

1. 负责供应商寻源，持续丰富供应商资源； 

2. 及时掌握市场行情，熟悉关键供应商研发和量产能力； 

3. 协同合作方开展技术规格评估和导入验证。 

任职要求： 

1. 本科及以上学历，理工相关专业； 

2. 熟悉半导体零部件、材料供应链； 

3. 熟悉半导体生产工艺；  

4.  半导体芯片制造、设备、零部件和材料企业工作经历者优先； 

5. 具有良好的表达能力和组织协调能力，具备良好的职业操守。 

 

➢ 投资管理部投资经理 

岗位职责： 

1. 参与半导体领域项目调研和分析，完成可行性研究报告，给出项目投资建议，

完成项目投资； 

2. 梳理行业数据、研究行业动态，并关注潜在标的； 

3. 负责已投资项目的跟踪管理，协助被投资企业提升经营业绩和管理水平，对

项目风险进行评估、及时解决存在的问题。 

任职要求： 

1、本科及以上学历，半导体、材料、电子等理工科背景或理工科+金融复合背景

优先; 

2、半导体股权投资 2 年及以上工作经验，可以独立开展项目全面尽调和投资建

议书编制等工作;有完整的投管退项目案例； 

3、有海外并购经验优先；有券商投行或行业分析师经验优先; 

4、有 CPA/CFA 及保荐代表人资格证书优先。 

 

➢ 实习生（产业合作） 

岗位职责： 

1、针对拟合作企业的市场、技术等进行调研；搜集市场相关动态，保持对行业

的敏锐度； 

2、配合开展集成电路材料领域的产业研究，包括行业技术路线、前沿技术、行

业政策等方面的动态跟踪调研； 

3、负责公众号编排、PPT排版美化等工作。 

任职要求： 

1、善于市场研究和分析，熟练掌握各类研究方法； 

2、具备较强的文字写作能力，英文读写能力； 



 

 

3、具有良好的人际交往能力和团队合作精神。 


